
Descrizione del prodotto

 
 
• Speciale per rimozione CPU, IC, BGA e per CPU Black Glue Cleaner 
• Le lame sono in acciaio inossidabile
•
10 pezzi multipli Lama ultra-sottile (0,7 mm), capricciosa buona, si può facilitare
tra il chip e il circuito iphone alla fine, non è facile da condurre fuori punto.










